
 
AI チップ設計拠点フォーラム（第７７回）開催案内【Weｂ開催】 

 

 

１．日時  １２月２６日（金）１３：３０‐１６：００ 

 

 

２．開催方法 

  Web フォーラム 

  （参加登録者には１２月２４日～１２月２６日午前中に Web フォーラム参加のためのリン

クアドレスを通知いたします） 

 

 

３．アジェンダ 

 

13:30-13:35 「AI チップ設計拠点フォーラムについて」 

（産総研／内山 邦男） 

 

 

13:35-14:20 「低層雲のアルベド効果による気候変動緩衝」 

（理化学研究所／戎崎 俊一先生） 

 

 

14:20-15:05 「AI の動向とこれからのアーキテクチャー  

～CNN－Transformer/LLM から VLA へ～」 

（産総研／岩渕 真人氏） 

 

 

15:05-15:15 休憩 

 

 

15:15-16:00 「IEDM2025 にみる最新研究動向」 

（産総研／入沢 寿史氏） 

 


